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Abstract (en)
The arrangement (1) has a packaging film (2), and a small article, particularly a candy individually packed in the packaging film. The packaging film
is formed into two twist wraps (4,5). A longitudinal seam (8) of the packaging film is formed between the two twist wraps. The longitudinal seam is
formed by ultrasonic sealing of two layers of the packaging film. Another seam (14) for connecting the two layers of the packaging film is formed at
the twist wraps. Independent claims are included for the following: (1) a method for packaging a single, small article, particularly a candy; and (2) a
device for packaging a single, small article, particularly a candy.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung (1), umfassend eine Verpackungsfolie (2), und einen in der Verpackungsfolie (2) einzeln
verpackten kleinen Artikel (12), vorzugsweise ein Bonbon, wobei die Verpackungsfolie (2) zu einem ersten Dreheinschlag (4) und einem zweiten
Dreheinschlag (5) geformt ist, und wobei zwischen dem ersten Dreheinschlag (4) und dem zweiten Dreheinschlag (5) eine Langsnaht (8) der
Verpackungsfolie (2) ausgebildet ist, wobei die Langsnaht (8) durch Ultraschallversiegeln zumindest zweier Lagen der Verpackungsfolie (2) gebildet
ist.
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